
مشخصات کلی

پلتفرم اینتل: LGA1156 - LGA1155 - LGA1151 - LGA1150سازگار با سوکت های
- LGA1200

FM2/+ - FM1 - +/AM2 - +/AM3 - AM4 :پلتفرم ای ام دی

ابعاد کلی: 112x108x53 میلی مترابعاد
ابعاد کلی همراه با فن: 112x108x53 میلی متر

وزن هیت سینک: 170 گرموزن
وزن کلی (هیت سینک و فن): 210 گرم

مشخصات فنی

آلومینیومجنس خنک کننده

2000 دور در دقیقهسرعت گردش فن

حداکثر جریان عبوری برابر با 43.4CFMفشار هوای فن

22 دسی بلمیزان نویز

3 پینکانکتور برق فن

(PWM) نداردکنترل کننده سرعت فن

1 عددتعداد فن

RGB نداردنورپردازی

نوع خنک کننده: بادیسایر مشخصات
Base Polish Mirror :تکنیک سطح تماس هیت سینک با پردازنده

Contact
Bearing Hydraulic :فناوری هسته فن
دارای قابلیت جداسازی پره ها از قاب فن

1g) 0.33ml / TG Optimized) :مشخصات خمیر حرارتی
حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی (TDP): 65 وات

مناسب برای کامپیوترهای اداری و خانگی
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